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| DISCIPLINA: Caracterizacao e Ensaios de Materiais | CODIGO: 2EMAT.021 |

VALIDADE: Inicio: fevereiro de 2012

Eixo: Fundamentos da Engenharia de Materiais

Carga Horaria: Total: 50 horas / 60 horas-aula Semanal: 4 aulas Créditos: 4
Modalidade: Teodrica/ Pratica Integralizagao: Obrigatoria
Classificacao do Conteudo pelas DCN: Especifica

Ementa:

Técnicas de caracterizacéo fisico-quimica. Técnicas de caracterizacdo espectrografi-
cas. Técnicas de analise microestrutural. Normas, procedimentos e recomendagdes
de ensaios. Ensaios destrutivos de materiais. Ensaios nao destrutivos de materiais.
Conceito de falha e classificagao de falhas. Metodologia de andlise de falha. Falhas
no campo elastico. Falhas no campo plastico (escoamento). Fratura. Fadiga. Fluén-
cia.

Curso(s) Periodo
Engenharia dos Materiais . 7°

Departamento/Coordenagéo: Departamento Engenharia de Materiais

INTERDISCIPLINARIEDADES
Pré-requisitos

Ter integralizado 100 créditos
Co-requisitos

Disciplinas para as quais é pré-requisito / co-requisito

Transdisciplinaridade (inter-relagdes desejaveis)

Objetivos: A disciplina deverd possibilitar ao estudante:

1 |Informar o aluno sobre as principais técnicas disponiveis para a caracterizacao
fisica de materiais, materiais, dando-lhe subsidios para seleciona-las diante de
problemas usuais de aplicagéo que ocorrem na préatica da engenharia e pesqui-
sa. ¥ '
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Carga-horaria
Horas/aula

1

Ensaios destrutivos (ED)
Ensaio de tracao

Ensaio de dureza
Ensaio de impacto
Ensaio de fadiga

Ensaio de fluéncia

16

Ensaios nao-destrutivos (END)
Visual

Liquidos penetrantes
Particulas magnéticas
Correntes parasitas

Ultrassom

10

Microscopia eletrénica
Microscopia eletrénica de varredura (MEV)
Microscopia eletrdnica de transmissao (MET)

08

Técnicas de microanalise

Espectrocospia de raios-X por dispersao de energia (EDS)
Espectrocospia de raios-X por dispersao do comprimento de
onda (WDS)

Raios-X

08

Técnicas de analise térmica

Analise Térmogravimétrica (TGA)

Analise Térmica Diferencial (DTA)
Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC)

04

Difracao de raios-X
Descricao da técnica
Aplicacdes
Infravermelho

02

Espectroscopia RAMAN
Descricao da técnica
Aplicacdes

02

‘| Porosimetria

Analise granulométrica: peneiramento
Técnica de sedimentacao: BET

04

Falhas

Definicées de falhas e de fratura
Mecanismos de falhas

Fratura com absor¢ao de pouca energia
Fratura com absorcéo de elevada energia

06

60

} Total

¥

Bibliografia Basica X

1

| SOUZA, S. A. Ensaios mecénicos de materiais metalicos. Sao Paulo: Edgard

.
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Blicher, 1982. 286p.

2 | PADILHA, A. F.; AMBROSIO FILHO, F. Técnicas de analise microestrutural
Séo Paulo: Hemus, 1985. 192p.

3 |LUCAS, E. F.; SOARES, B. G.; MONTEIRO, E. Caracterizagao de polimeros
determinacao de peso molecular e analise térmica. Rio de Janeiro: E- papers
2001. 366p.

4 | CANEVAROLO Jr, S. V. Técnicas de caracterizacdo de polimeros. Sao

Paulo: Artliber, 2004. 448p.

Bibliografia Complementar

1

ASM HANDBOOK. Powder metal technologies and applications. 2 ed. Ohio:
American Society for Metals — ASM International, v. 7, 1998. 1147p.

2 | CALLISTER, W. D. Ciéncia e engenharia de materiais: uma mtrodugao 7 ed.
Rio de Janeiro: LTC, 2008. 590p.

3 | GARCIA, A.; SPIM, J. A; SANTOS, C. A. Ensaios dos materiais. Rio de
Janeiro: LTC 2000. 247p.

4 | MANNHEIMER, W. Microscopia dos materiais. Rio de Janeiro: E- Papers
2002. 226p.

5 | SALA, W. Fundamentos da espectroscopia Raman e no infravermelho. 2

ed. S&o Paulo: UNESP, 2008. 280p.



